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Abstract (en)
[origin: DE19743721A1] An used grinding suspension is treated by drying to separate cutting liquid and then classifying to separate cutting grains
from debris. Reprocessing of an used grinding suspension, which comprises cutting grains and debris dispersed in a cutting fluid and which is used
for machining silicon, quartz or ceramic, comprises drying to separate the liquid component from the solid components which are then classified to
separate the cutting grains from the debris.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wiederaufarbeitung einer gebrauchten, bei der mechanischen Bearbeitung von Silicium, Quarz oder
Keramik verwendeten Schleifsuspension, bestehend aus einer Schneidflüssigkeit, in der ein Schneidkorn und Abrieb dispergiert sind, welches
dadurch gekennzeichnet ist, daß in einem ersten Verfahrensschritt die Schleifsuspension über einen Trocknungsschritt schonend in eine Fest- und
eine Flüssigkomponente getrennt wird und in einem zweiten Verfahrensschritt die Festkomponente durch an sich bekannte Klassierverfahren in
Schneidkorn und Abrieb getrennt wird.
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